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Please pay attention to check or study carefully before using the grades listed here if these grades are suitable for your purpose,  
application and process condition, etc. 
All the data showed in this list is only for your reference, not guaranteed values.  
Please refer to material safety data sheet (MSDS) or delivery specification before using the grades listed here. 
 

Bending performance.  
moisture resistance 

 
Bending performance.  
thick film printing 

For tacky spacers 

 
Bending performance.  
moisture resistance 

For touch panels,  
for ITO 

For touch panels,  
for ITO 

For dot spacers,  
for ITO

 
Low resistance,  

bending performance 
 

Halogen free,  
bending performance 

 
Low temperature bending,  

superfine printing 
 

For low resistance circuits  
 

For ITO, low resistance  
 

For silver spot  
conductive bonding 

 
Adhesives for  
surface mounting 

 
Adhesion to ITO,  

low temperature drying 

 
For ITO, adhesion property,  
low temperature drying  

 
High heat resistance 

 
For circuits,  
low resistance 

 
For circuits,  

bending performance 
 

Low temperature drying  
 

General grade 
 
 

Bending performance 
 
 

Low temperature drying 
  

Solvent resistance,  
for electrode

Keyboards

Clear touch panels

Thermosetting 

Thermosetting 

Thermosetting 

Thermosetting 

Thermosetting 

Thermosetting 

Thermosetting 

Lacquer 

Lacquer 

Lacquer 

Thermosetting 

Thermosetting 

Lacquer 

Thermosetting 

Thermosetting 

Lacquer 

Lacquer

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver 

Silver/carbon 

Silver/carbon 

Silver/carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon

Green 

Green 

Green 

Green 

Milky white 
 (Green) 

Clear 

Clear

For sealing,  
PCT resistance 

For surface mounting  
of electronic parts 

For reinforcing surface mounting 
 of membrane circuits 

For moisture proof coating, 
 for gas barrier coating

Sealing agents for 
electronic parts

Light  
yellow 

Milky  
white 

Light 
 yellow 

Clear

Good etchant resistance.  
for ITO 

For fine pattern printing,  
for ITO 

For fine pattern printing,  
for ITO

Blue 

Blue 

Blue

Swelling type 

Alkaline soluble type 

Alkaline soluble type

電子材料用ペースト 

Paste for electronic 
applications

電子材料用ペースト 

Paste for electronic 
applications

エッチング・レジスト Etching-resist

本書記載の製品のご使用にあたっては、お客様の用途、使用目的、加工条件等に適合するかどうか十分に検討、確認するようお願い申し上げます。 
本書記載のデータは参考値であり、保証値ではありません。また、製品安全データシートや納入仕様書をよくお読みください。 

特　性 
●東洋紡の電子材料用ペーストは共重合ポリエステル「バイロンR 」で培われた、高分子合成技 
   術、樹脂設計技術、フォーミュレーション技術から生まれた機能性応用商品です。 

主な用途 
●導電性銀ペーストをはじめ、レジストインキ、液状封止剤など電子回路部品製造技術に欠かせ 
　ない材料として幅広く使用されています。 

キーボード 

導電性ペースト  Conductive paste

ソルダー・レジスト、絶縁オーバーコート剤　Solder-resistinks, insulating overcoat agent

FC-230G-23 

FC-230G-46 

FC-580G 

FC-100G 

FR-200C(G) 

FR-200C-5 

CR-103C 

 

F 

F 

― 

B 

HB 

2B 

3B 

 

屈 曲 性 、 耐 湿 性  

屈 曲 性 、 厚 膜 印 刷  

粘 着 ス ペ ー サ ー 用  

屈 曲 性 、 耐 湿 性  

タ ッ チパネル、 I T O 用  

タ ッ チパネル、 I T O 用  

ドットスペーサー、ITO用 

Features 
●Toyobo's pastes for electronic applications are developed based on the highly polymerized  
　co-polyester resin technology (VYLONR) accumulated for many years.

Applications 
●Various types of products such as conductive paste, solder-resist, insulating overcoat agent, 
 etching-resist, sealing/adhesive, are available.

銘柄 
Grade

色調 
Color 
tone

鉛筆硬度 
Pencil 
hardness

UV500mJ/cm2＋150℃×15分 

UV500mJ/cm2＋150℃×15分 

UV600mJ/cm2 

UV500mJ/cm2 

UV500mJ/cm2 

UV1000mJ/cm2 

UV1000mJ/cm2

硬化条件 
Curing  
conditions

5×1012 

5×1012 

1×1013 

7×1012 

1×1014 

― 

― 

 

電気絶縁抵抗 
Electric insulation 
resistance 
Ω 

特  長 ･ 用 途 
Features and  
applications

低 抵 抗 、 屈 曲 性  

ハロゲンフリー、高屈曲性 

低温屈曲、極細印刷 

低 抵 抗 回 路 用  

ITOに対する低接触抵抗 

銀 接 点 接 着 用  

部 品 実 装 用 接 着  

ITO密着性、低温乾燥 

ITO密着性、低温乾燥

高 耐 熱 性  

回 路 用 、 低 抵 抗  

回 路 用 、 屈 曲 性  

低 温 乾 燥  

汎 用 タ イ プ  

屈 曲 性  

低 温 乾 燥  

耐溶剤性、電極材  

特  長 ･ 用 途 
Features and  
applications

透明タッチパネル 

2H 

2H 

HB-F 

2H 

2H 

HB 

2H 

2H 

2H 

4H 

2H 

2H 

2H 

2H 

2H 

2H 

3H

3.5×10-5 

5.0×10-5 

9.0×10-5 

1.8×10-5 

3.0×10-5 

1.0×10-4 

2.0×10-4 

4.5×10-5 

5.0×10-5 

5.0×10-5 

4.0×10-5 

4.5×10-5 

6.0×10-5 

2.0×10-1 

8.0×10-2 

1.0×10-1 

2.0×10-1

130×30 

150×30 

150×30 

130×30 

150×30 

150×30 

130×30 

130×20 

120×30 

200×30 

150×30 

130×30 

130×20 

130×30 

130×30 

130×20 

150×30

270 

170 

700 

200 

280 

270 

580 

290 

180 

400 

300 

250 

280 

100 

350 

370 

250

粘度 
Viscosity 

 
dPa･s/25℃ 

比抵抗 
Volume 
 resistivity 
Ω･cm

DW-250H-5 

DW-250H-23 

DW-260H-1 

DW-351H-30 

DW-117H-41 

DW-104H-3 

DW-545 

DW-114L-1 

DW-420L-2 

DWP-025 

DX-153H-87 

DX-152H-75 

DX-116L-1 

DY-150H-30 

DY-280H-3 

DY-200L-2 

DYP-020

熱硬化 

熱硬化 

熱硬化 

熱硬化 

熱硬化 

熱硬化 

熱硬化 

蒸乾型 

蒸乾型 

蒸乾型 

熱硬化 

熱硬化 

蒸乾型 

熱硬化 

熱硬化 

蒸乾型 

蒸乾型 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀 

銀･カーボン 

銀･カーボン 

銀･カーボン 

カーボン 

カーボン 

カーボン 

カーボン 

銘柄 
Grade

鉛筆硬度 
Pencil  
hardnes

硬化形式 
Type

フィラー 
Filler

緑色 

緑色 

緑色 

緑色 

乳白(緑) 

透明 

透明 

 

45 

210 

350 

150 

500 

100 

550 

 

粘度 
Viscosity 

dPa･s/25℃ 

 

電子部品用封止剤 

封 止 用 、 耐 P C T  

実 装 仮 止 め  

メンブレン実装補強用 

防湿・防ガスコート剤 

特  長 ･ 用 途 
Features and  
applications

封止・接着剤 Sealing/ adhesive agent

KS-420C 

KA-215 

BC-061C 

UF-1430

1015 

1015 

1014 

1015

75 

75 

― 

― 

銘柄 
Grade

硬度 
Hardness 

 
(Shore D)

色調 
Color 
tone

硬化条件 
Curing  
condition

体積固有抵抗 
Volume  
resistivity 
Ω･cm

40 

1800 

150 

100

粘度 
Viscosity 

 
dPa･s/25℃ 

淡黄色 

乳白色 

淡黄色 

透明 

耐エッチャント性･ITO用 

ファインパターン用･ITO用 

ファインパターン用･ITO用 

特  長 ･ 用 途 
Features and 
applications

ER-112N 

ER-225N 

ER-245N

膨潤剥離 

溶解剥離 

溶解剥離 

2H 

3H 

2H

UV500mJ/cm2 

UV500mJ/cm2 

UV500mJ/cm2

銘柄 
Grade

鉛筆硬度 
Pencil 
hardness

色調 
Color 
tone

硬化条件 
Curing  
condition

アルカリ剥離性 
Alkaline 

 removability 
(3%NaOHaq,40℃)

270 

300 

200

粘度 
Viscosity 

 
dPa･s/25℃ 

青色 

青色 

青色 

硬化条件 
Curing  
conditions 
℃× 分 min.

min.

min.

min.

min.

min.

電子材料用ペースト 
Paste for electronic applicatians

電子材料用ペースト 
Paste for electronic applicatians


